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摘要(译)

提供一种抑制串扰发生的发光面板。提供一种制造发光面板的方法，其
中抑制了串扰的发生。发光面板包括一个发光元件的第一电极，另一个
发光元件的第一电极，以及将两个第一电极分开的绝缘隔板。厚度A 1 的
部分，其小于包含发光有机化合物的层的一部分的厚度A 0 ，其与隔板的
侧表面重叠， 已经包括了。第二电极的一部分的厚度B 1 的比率（B 1 / 
B 0 ），其与第二电极的侧面重叠对于第二电极的与第一电极重叠的部分
的厚度B 0 的分区高于比率（A 1 / A 0 ）。
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